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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 

子公司、参股公司简要情况 

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）有 3

家全资子公司、2 家控股子公司及 1 家分公司，无参股公司。报告期内，公司不

存在注销子公司或分公司的情形。 

公司子公司和分公司的具体情况如下： 

（一） 矽旺科技 

名称 矽旺科技（深圳）有限公司 

成立时间 2018 年 4 月 18 日 

注册资本 600.0000 万元人民币 

实收资本 600.0000 万元人民币 

注册地和主要生产经营地 
深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园 3 号厂房五层

西区-1 

股东构成及控制情况 发行人持有其 100.00%股权 

主营业务 从事探针台嵌入式软件开发业务 

在发行人业务板块中定位 发行人设备配套测试软件的研发主体 

财务数据 

科目 2023年末/2023年度 2024年 6月末/2024年 1-6月 

总资产（万元） 8,046.12 10,093.53 

净资产（万元） 7,821.49 9,796.33 

营业收入（万元） 1,986.41 2,509.33 

净利润（万元） 1,219.05 1,974.85  

财务数据是否经过审计及

审计机构名称 
经容诚审计 

（二） 西渥智控 

名称 深圳市西渥智控科技有限公司 

成立时间 2020 年 3 月 12 日 
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注册资本 100.0000 万元人民币 

实收资本 100.0000 万元人民币 

注册地和主要生产经营地 
深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园留学人员（龙

岗）创业园 332、333 室 

股东构成及控制情况 发行人 65.00%、徐希潇 18.00%、吴浩 17.00% 

主营业务 从事自动光学检测机研发业务 

在发行人业务板块中定位 为发行人自动光学检测机产品提供研发支持 

财务数据 

科目 2023年末/2023年度 2024年 6月末/2024年 1-6月 

总资产（万元） 621.43 465.45 

净资产（万元） -708.07 -783.25 

营业收入（万元） 604.40 178.18 

净利润（万元） -69.91 -75.18 

财务数据是否经过审计及

审计机构名称 
经容诚审计 

（三） 希芯智能 

名称 深圳市希芯智能设备有限公司 

成立时间 2021 年 11 月 25 日 

注册资本 1,000.0000 万元 

实收资本 1,000.0000 万元 

注册地和主要生产经营地 
深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园留学人员（龙

岗）创业园 233 

股东构成及控制情况 
发行人 91.00%、深圳市希芯电子装备合伙企业（有限合伙）

9.00% 

主营业务 从事分选机研发业务 

在发行人业务板块中定位 为发行人分选机业务提供研发支持 

财务数据 

科目 2023年末/2023年度 2024年 6月末/2024年 1-6月 

总资产（万元） 92.74 73.32 

净资产（万元） -149.91 -284.94 

营业收入（万元） 158.23  111.24 
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净利润（万元） -403.98  -135.03 

财务数据是否经过审计及

审计机构名称 
经容诚审计 

（四） 东莞矽电 

名称 东莞市矽电半导体设备有限公司 

成立时间 2020 年 3 月 4 日 

注册资本 100.0000 万元人民币 

实收资本 100.0000 万元人民币 

注册地和主要生产经营地 
广东省东莞市凤岗镇东深路凤岗段 208 号凤岗天安数码城 3

号楼 304 室 01 

股东构成及控制情况 发行人持有其 100.00%股权 

主营业务 目前尚未实际开展业务 

在发行人业务板块中定位 目前尚未实际开展业务 

财务数据 

科目 2023年末/2023年度 2024年 6月末/2024年 1-6月 

总资产（万元） 96.28 95.93 

净资产（万元） 96.28 95.93 

营业收入（万元） - - 

净利润（万元） -0.51 -0.36 

财务数据是否经过审计及

审计机构名称 
经容诚审计 

（五） 联微半导体 

名称 深圳市联微半导体设备有限公司 

成立时间 2023 年 6 月 12 日 

注册资本 400.0000 万元人民币 

实收资本 400.0000 万元人民币 

注册地和主要生产经营地 
深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 449 号天安数码

创新园二号厂房 B1304-G1 

股东构成及控制情况 发行人持有其 100.00%股权 

主营业务 从事固晶机研发业务 

在发行人业务板块中定位 为发行人固晶机业务提供研发支持 
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财务数据 

科目 2023年末/2023年度 2024年 6月末/2024年 1-6月 

总资产（万元） 304.62 254.20 

净资产（万元） 276.08 186.02  

营业收入（万元） - - 

净利润（万元） -123.92 -90.07 

财务数据是否经过审计及

审计机构名称 
经容诚审计 

（六）无锡分公司 

名称 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司无锡分公司 

成立时间 2015 年 11 月 19 日 

负责人 罗仁宇 

地址和主要生产经营地 无锡市通扬路 280-1 号五星大厦 910 

主营业务以及在发行人业

务板块中定位 
为发行人进行市场拓展 
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